	徵才活動

	活動日期/學校場次
	5月29日(二) /中興大學(美光)

	單位名稱
	台灣美光記憶體股份有限公司

	單位介紹
	台灣美光(台灣美光晶圓/台灣美光記憶體/美光亞太)是美商美光科技(Micron Technology, Inc.)在台子公司，美光科技成立於1978年，是全球前三大記憶體製造商，總部設立於美國愛達荷州波伊西市（Boise），並分別於美國、台灣、日本、新加坡、中國、歐洲等地設有研發設計或製造據點；全球員工超過3萬人。 
台灣美光跨足半導體後段封測領域，以領先之姿，帶領亞洲半導體產業持續向上，讓世界供應鏈持續向台灣匯聚能量。台灣美光升級為集合晶圓製造、封裝測試於一體，並有研發團隊進駐的DRAM卓越製造中心。
我們提供高度多樣化的產品陣容，並與客戶密切合作，幫助他們開發整個記憶體系統。事實上，您也許每天都在使用我們的記憶體－在電腦、網路和伺服器應用中，在移動、嵌入式、消費者、汽車和工業設計中。 
作為世界上最豐富的專利持有者之一，我們不斷反思、重鑄和精進新思路，給更廣泛的市場帶來革新並找出方法，使我們的技術能夠激發新的應用或對現有設計做出根本改進。
記憶體是我們的根基，是我們商業的核心競爭力。當我們展望未來時，將同時持續透過我們的核心記憶體業務和推動產品多樣化及技術來驅動創新與擴展新市場,以鞏固過去取得的成就。

	福利制度
	1. 年薪14個月(含2個月年終獎金)
2. 工程師薪資：
(1)學士畢NTD46,000/月起
(2)碩士畢NTD50,000/月起
(3)具半導體經驗者薪優另議
3. 績效獎金、績優獎金、即時獎勵、久任獎勵
4. 勞工退休金提撥率8%
5. 新進員工到職第一年即享有10天之特休
6. 政府紀念不放假之紀念日給予特休
7. 員工勞、健保外之免費團體保險(含壽險、意外、健康醫療)
8. 提供員工配偶及子女免費健康醫療團體保險

	相關職缺

	職缺名稱
	職缺數量
	薪資
	工作內容
	其他條件

	製程工程師
	100
	新人月薪
46,000/月以上，有相關經驗者薪優另計
	1. Improve process condition and technology. 
2. Upgrade process capability and reduce production cost. 
3. Establish and modify process management projects. 
4. Set up process parameters 
5. Abnormal analysis & improvement.
	1.大學以上，電機、電子、材料、化工、物理、環工相關系所畢業。
2.諳英文
3.需配合輪班。

	設備工程師
	100
	新人月薪
46,000/月以上，有相關經驗者薪優另計
	1. Establish and improve equipment repair system. 
2. Equipment abnormal condition handling. 
3. Enhance equipment performance. 
4. New machine evaluation and import.
	1.大學以上，自動控制、電子、電機、機械等相關系所畢業。
2.諳英文
3.需配合輪班。

	測試設備
工程師
	10
	新人月薪
46,000/月以上，有相關經驗者薪優另計
	1.Introduce improvement programs and upgrade equipment
2.Fan out Best Known Method
3.Test Tool of Records, equipment support, evaluation& trouble-shoot
4.Work with process engineering &equipment maintenance team to develop new process implementation.
	1. 大學以上，工程相關課系，修過軟體相關課程者佳
1. 諳英文，善溝通
1. 兩年以上半導體封裝產業設備經驗相關經驗者佳

	DRAM
產品測試開發工程師
	10-20
	新人月薪 46,000/月以上，有相關經驗者薪優另計
	1. Analyzing device yield and testing issues
1. Developing and implementing functionality monitors
1. Developing and proving methods to reduce test time while maintaining test completeness. 
	1. 大學以上，電子電機／資工等相關科系
2. 熟悉C/C++, Python/Perl 
3. 基礎Unix/Linux能力
4. 諳英文，與跨國團隊／跨部門合作

	DRAM
產品工程師
	5
	新人月薪 46,000/月以上，有相關經驗者薪優另計
	1. Prepare for new DRAM products and coordinate resources, testing, and analysis.
1. Work with various Engineering groups to troubleshoot, develop and validate device testing programs.
1. Modify tests for customer returns and programs 
1. Act as a product-specific point of contact. 
	1. 大學以上，資訊工程／電子／VLSI／半導體／奈米科技相關
2. 諳英文

	晶圓針測製程工程師
	2
	新人月薪 46,000/月以上，有相關經驗者薪優另計
	1.Support Global Probe Data Crunching Process (i.e. post processing probe test data)
2. Develop, code, and coordinate on-time software releases.
3. Gather requirements from internal teams to support Probe data systems & capability enhancements.
	1. 大學以上，電子電機／資工等相關科系
2. 熟C/C++, Python/Perl 
3. 良好溝通合作能力
4. 諳英文

	封裝技術發展工程師
	5
	新人月薪 46,000/月以上，有相關經驗者薪優另計
	1. Develop new package technology
2. Define test vehicles, plan DOEs, characterize enabling technologies, document best-known-process recipes, hand-off to manufacturing.
3. Work with BU to roadmap package technology
	1.大學以上，機械/電機/材料/物理/化學相關科系
2.三年以上半導體產業工作相關經驗
3.諳英文

	3DI Assembly 工程師
	5-10
	新人月薪 46,000/月以上，有相關經驗者薪優另計
	1.Evaluate and Improve Assigned Assembly Manufacturing Processes, Materials, and/or Equipment
2. Evaluate Future Process, Equipment and/or Material Technologies
3. Develop Process of Record
	1. 大學以上，物理/機械/化工等相關科系
2. 半導體封裝產業相關工作經驗
3. 諳英文

	IT軟體
工程師
	3
	新人月薪 46,000/月以上，有相關經驗者薪優另計
	1. Analyze business needs to understand the problem.
1. Analyze the software solution options.
1. Assist other developers with best practices and support.
1. Provide 24x7 support 
	1. 大學以上，資訊工程相關科系
1. 諳英文
1. 熟悉C/C++/C#/Python/Perl者佳
1. Database 相關經驗

	工業工程師
	3
	新人月薪 46,000/月以上，有相關經驗者薪優另計
	1.    Ensure accurate capacity model through periodic audits and validation of workstation performance
2.    Capital asset utilization
3.    Cycle time using static and dynamic models.
	1. 大學以上，工業工程管理/企管相關
1. 諳英文
1. 有相關經驗者佳
1. 熟MS SQL，Tableau者佳

	NPI工程師
	3
	依公司規定
	1.    Product/Systems Setup
2.    Characterize/Collect NPI Demand
3.    Coordinate Manufacturing Area Execution
	1. 碩士以上，供應鏈管理、生產相關管理科系
2. 諳英文
3. 兩年以上半導體/規劃/預測/新產品開發相關經驗

	Subcon 
管理師
	3
	依公司規定
	1.    Monitor and ensure subcon performed based on plan
2.    Work with subcon on the day to day input plan and output goals
3.    Coordinate and report all the issues from Subcon and co-work with subcon for the recovery plan and monitor the result
	1.    大學以上，工業工程/企管科系
2.    諳英文
3.    四年以上半導體封測規劃/IE相關經驗

	工程數據工程師
	15
	依公司規定
	1. Investigate manufacturing issues related to Burn-In, Electrical Test, and Post Electrical/Finishing processes as well as identify and implement solutions
1. Diagnose and resolve production lots and testing issues in a timely manner
1. Verify symptoms and report network/software related issues
	1.大學以上，電子／資工相關領域畢業
2.Unix/Linux相關知識者佳
3.無經驗新鮮人可
3.需配合輪班，另有輪班津貼





